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摘要(译)

本发明提供了一种硅基背板LED显示器的制造方法，包括步骤：提供硅
基背板；在硅基背板上形成基板光学对位标志；提供第一掩膜板；在所
述第一掩膜板上形成第一掩膜板光学对位标志，以及多个第一通孔组成
第一通孔阵列；将第一掩膜板与硅基背板临时键合；从第一掩膜板上表
面上方通过所述第一通孔将第一LED发射层沉积于硅基背板上表面所暴
露的多个第一子像素区域所构成的第一子像素区域阵列内；解除第一掩
膜板下表面与硅基背板上表面的临时键合，并移开第一掩膜板；在硅基
背板上表面形成透明的密封封盖。该方法有助于进一步缩小硅基背板多
原色LED发光阵列像素矩阵显示器的像素尺寸，使得硅基背板有源矩阵
OLED微显示器向高像素密度多色混合的方向发展成为可能。
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